飛島建設株式会社技術研究所内　木材活用地盤対策研究会事務局　目黒千恵子　宛
（E-mail: chieko_meguro@tobishima.co.jp ,　 FAX 04-7198-7586）

液状化対策と地球温暖化緩和を同時に実現する
「丸太打設液状化対策＆カーボンストック工法（LP-LiC工法）」
ワークショップ
「平成27年度新たな木材需要創出総合プロジェクト事業」
（地域材利用促進のうち新規分野における木材利用の促進）の報告
および最近の木材政策・木材産業の動向に関する講演会

日時：2016年3月4日（金）13:20～17:25（意見交換会：17:40～19:00）
場所：木材会館7階ホール（東京都江東区新木場1-18-8　新木場駅より徒歩5分）

参加申込用紙

御名前：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
御所属：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
御住所：〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
TEL:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
FAX:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
E-mail:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

懇親会（参加費2,000円）に参加ご希望の方は下記に○をご記入下さい。
	懇親会申込欄
	17:40～19:00の懇親会に参加（参加費2,000円）

	
	


（参加費は当日、会場で申し受けます） 

メモ（連絡事項がございましたらご記入下さい）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※お手数ですが、お一人様一枚ずつご使用下さい（二名様以上の場合は、コピーしてお申し込み下さい。）
